ESD

MANUFACTURING 4.0
STRATEGIE E IMPATTI ESD
(ELECTROSTATIC DISCHARGE)

A CORTONA (AR) LA XV EDIZIONE DEL CONVEGND NAZIOMALE ESD

Il 18 maggio scorso, pregso il Centro Convegn' Sant’ Agosti-
no di Cortona (AR, si € tenuta la XVl edizione del Convegno
nazionale ESD (Electrostatic Discharge), organizzato dal Teem
Nazionale ESD e coordinato da CEI-Comitato Slettrotecnico
ltalianc, Magna, Power One e Univarsita di Genova.

Mapei partecipa dal 2000 alle attivita di divulgazione dela te-
matica ESD & sponserizza guesto incontro annuzle che, oltre a
rendere noti | progressi tecnologici compiuti in queste ambito,
& anche un memento diincontro e di scambio diidee fra i prin-
cipali attorl di gueste settors., Va ricordate che Mapei realizza
anche prodotti adesivi conduttivi che sono fondamentali per
consentire la connessione a terra di pavimentazioni resilienti
impiegate per la protezione ESD in ambienti elettronici, sanitari
e in tutte le applicazioni dove & necessario il controllo delle sca-
riche elettrostatiche.

Lzppuntamento annuale con i temi correlati ai fenomeni elet-
trostatici & ormai considerato da operator ed esperti del setto-
re un evento fondamentale, che si pone come obigttive la divul-
gazione della cultura ESD, ma vuole anche aggiomare settori
e azlende ceinvolte nella gestione di eventi ESD relativamente
all'orientamentc delle normative. In occasicne del convegno
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sono stati analizzati | criteri inerenti la protezione passiva s atti-
va, unitamente agli impatlti ESD nell'ambito della meccatronica.,
Sono stati inoltre esaminati gli sviluppi e gli orientamenti legati
alla naturale evoluzicne del “Manufacturing 4.0" e alle nano-
tecnologie. A complemento, sono stati approfonditi temi legati
ala progettazione e allaulomazione, focalizzando Iz criticita e
i requisiti in diversi segmenti dell'industria. Ulterion interventi
hanno trattato 'mportanza delle analisi ESD in sede di qua-
lifica degli elementi tecnici, ma anche nell'ambito dalia verifica.
Sono stali inoltre analizzat gl aspetti relativi alla “failure analysis”
& alla distribuzione dei guasti legati a sventl ESD, che rappre-
sentano da tempo un aspetto importante del problema. La
presenza di tre relatori stranier ha offerto spunti e confront di
respiro internazionale sullargomento. Come tradizione, al ter-
mine della giornata una "tavola rotonda” ha offerte I'occasione
per riprendere gll argomenti plt interessanti emersi nel corso
degli interventi e focalizzare I'attenzione sulle novitd emerse.

LE PAVIMENTAZIONI CONDUTTIVE E GLI ADESIVI
MAPEI
Di particolare interasse, per le specifiche competenze che in




guest'ambito investono anche Mapsi, & stata |a relazione di C.
Gandolfi (Forbo-Giubiasco) sugli “Aspetti critic nella caratteriz-
zazione di un pavimento ESD”,

La premessa dell’intervento ha messo in evidenza come vi si-
anc dele aree di lavoro, all'interno ¢i aree EPA o di camere
bianche, dove & indispensabile utiizzare materiali che garanti-
scana il controllo della contaminazione; guesto perche all'inter-
no sono processati component sensiblli ala contaminazicne

provocatza da piccole conecentrazioni ¢l alcune molecols comu-

ni e da micro particelle solide rilasciate dalle superfici di lavoro.

Poiché alcuni componenti glettronici sono estremamente sen-

sioili ai fenomeni ESD generati durante la manipolazicne degli

stessi, & percid essenziale che la scalta dal materiali awenga

tra prodotti in grado di minimizzare con continuita tutti questi

rischi. | pavimenti resllienti ESD sono una soluzione efficace &

duratura a questa necessita.

Gandolfi ha completato la sua presentazione mettendo in luce
le caratteristiche d differenti tipologie di pavimentazione, svi-

denziando aspetti critici in grado di influire sulle misure elet-

triche, anche in combinazione con la presenza del perscnale.

IN PRIMO PIANO

ULTRABOND ECO V4 SP
CONDUCTIVE

Tra i numerosi prodotti per la.
posa di pavimenti condutiivi

(come sale operatorie, laboratori
e stabilimenti chimici, ambienti

~ con strumentazioni elettmnlche -':
centri di calcolo). -

studiati da Mapel una menzione  ULTRABOND ECOVY

speciale va a ULTRABOND ECO P CONDUCT NE nané o
V4 SP CONDUCTIVE, adesivoin  infiammabile & presenta una 7
dispersione acquosa. I_bassjsmma emissione di

il prodotto & utilizzato per sostanze organiche vnlahll

incollare pavimenti vinilici

conduttivi o statico dissipativiin

{utti gli ambient dove eventuali
scariche elettrostatiche

- VOC (EMICODE EC1 Plus).

Pertanto non & FIBI’.:WD alla

 salute dell’appilcatore e degh

utenti deghi ambienti dove

possono determinare pericolo = Viene applicato e puo essere
di deflagrazione o disturbare : lmrnagazzlnato senza parlloolan-.
apparecchiature elettriche acr;org|rnent| i :




